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Capitolo 3

Sintesi di filtri attraverso la
matrice degli accoppiamenti
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Risonatori in tecnologia
LTCC
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Capitolo 5

Progetto di filtri LTCC con
risonatori patch
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Capitolo 6

Progetto di filtri LTCC con
cavit risonanti
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Fabbricazione e misure del
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Conclusioni
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Appendice A
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